Nozzles / Kopfen / FTonoBku

Square nozzles labeled RE- BNxx (BGA Nozzle) are recommended mainly for BGAs.

Nozzles mentioned above are called “open” as a result of hot air being blown out via special

air ducts. Consequently, the nozzle is tightly squared to PCB surface, reaching BGA thoroughly.
Square nozzles labeled RE- PNxx (Pipe Nozzle) are universal stream nozzles.

Nozzles are snap mounted by using special adapter.

Die Kopfen mit Zeichen RE-BNxx (BgaNozzle) haben Quadratdurchschnitt und man empfiehlt
sie besonders fiir BGA, das sind Kopfen geoffnetes Typs, d.h. die heisse Luft wird durch Kanale entfernt, dadurch kann
der Kopf eng an die gedruckte Platte anliegen und die Luft geht tiber ganze BGA.

Die Kopfen mit Zeichen RE- PNxx (PipeNozzle) sind Universalkopfe mit Stromung.

Die Kopfen sind sperrlossig montiert, verwendet mit dem besonderen Adapter.

FonoBku ¢ o6o3Ha4eHnAMu RE-BNxx (BgaNozzle) nmetroT kBagpaTHbIM Cpe3 U peKoMeHOoBaHbI Ans cuctem BGA.
FonoBku ¢ 0603Ha4eHsasMu RE-PNxx (PipeNozzle) siBnsitoTca yHMBepcanbHbLIMA CTPYMEHHBLIMU rOJfloBKaMu.
F'onoBKM MOHTMPYIOTCA Ha NPY)XUHHYIO 3aLENKY NPY NOMOLLM cneuuanbHOro aganrtepa.

Diagram Dimensions Catalogue number Diagram Dimensions Catalogue number
Schema Abmass Katalognummer Schema Abmass Katalognummer
Cxema Pasmepbl Howmep no kaTanory Cxema Pasmepbi Homep no katanory

HE - ET] For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 1 mm  RE-BN11 RE - BN27 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 27 mm RE-BN27

Fiir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 11 mm

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 27 mm

ns cuctem BGA 1 nogo6Hbix (tk.: TQFP)
¢ 6okoBown cTopoHon 11 Mm.
=—11mm —=| '=—27mm —=|

[ins cuctem BGA 1 nofobHbix (Tk.:. TQFP)
C 6OKOBOW CTOPOHOW 27 MM.

ReE-BN13  For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 13mm ~ RE-BN13 RE - BNt For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 31 mm ~ RE-BN31

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 13 mm

mit der Seite 31 mm

[ns cuctem BGA 1 nogo6Hbix (Tk.: TQFP) [nsa cuctem BGA v nogobHbix (k.. TQFP)
¢ BokoBoVi CTOpOHOM 13 MM. =~ 31mm ! ¢ 6OKOBOW CTOPOHOM 31 MM.

'=—13mm —=/

RE - BN15 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 15 mm  RE-BN15 RE - BN35 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 35 mm RE-BN35

Fiir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 15 mm

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 35 mm

[ns cuctem BGA 1 nogobHbix (Tk.: TQFP)

¢ 6okoBoI cTOpoHOM 15 MM.
<=—15mm = l=—35mm =/

[nsa cuctem BGA v nogo6bHbix (k.. TQFP)
¢ GOKOBOW CTOPOHOW 35 MM.

RE - BN19 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 19 mm RE-BN19 RE - BN37 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 37,5 mm RE-BN37

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 19 mm

Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 37,5 mm

Ons cuctem BGA v nogo6HbIx (Tk.: TQFP)
¢ 6oKoBOW CTOPOHOW 19 MM.

[ins cuctem BGA v nofobHbix (tk.: TQFP)
¢ 6okoBon cTopoHoit 37,5 MM.

=—19mm | =-37,5mm —=

- Modern, high quality equipment

- Produced in Poland, in accordance

- The quality of products confirmed

- Anlagen hochster Qualitat geeignet fur Produktion

¢ 6okoBOW CTOPOHOW 25 MM.
<=—25mm —|

RE - BN21 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 21 mm  RE-BN21 RE - PN30
. Universal nozzle - diameter 3 mm RE-PN30
Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 21 mm Universalkopf mit Durchmesser 3 mm
[ns cuctem BGA 1 nogo6Hbix (Tk.: TQFP) YHuBepcarnbHas rornoska ¢ gnameTpom 3 Mm
¢ BokoBOW CTOPOHOM 21 MM.
=—21mm —= . 3mm
RE - BN23 For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 23 mm  RE-BN23 RE - PN50
. Universal nozzle - diameter 5 mm RE-PN50
Fir BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 23 mm Universalkopf mit Durchmesser 5 mm
[Onsa cuctem BGA 1 nogobHbix (Tk.: TQFP) YHuBepcanbHas ronoska ¢ AMameTpom 5 Mm
¢ GOKOBOW CTOPOHOW 23 MM.
<=—23mm —=| 5mm
RE-BN25  For BGA and similar, (e.g. TQFP) - side 25 mm  RE-BN25 RE - PN80
N Universal nozzle - diameter 8 mm RE-PN80
Fur BGA und Ahnlichen (z.b. TQFP)
mit der Seite 25 mm Universalkopf mit Durchmesser 8 Mm
[Onsa cuctem BGA v nogo6Hbix (Tk.: TQFP) YHuBepcarnbHas rofioBka ¢ AuameTpom 8 Mm
8mm

- Hergestellt in Polen Ubereinstimmend

- Die Qualitat der Waren bestatigen fuhrende

Distributor:

Reeco www.reeco.info

- CoBpeMeHHble MHCTPYMEHTbI BbICOKOIO kayecTBa
- MpownsBeaeHsbl B MNonblue B COOTBETCTBUN C CaMbIMU

- KayecTtBO nsgenus noaTBepXKAeHO B BeAyLnX EBpOI'IeIZCKVIX

Equipment for assembly and removal of SMD/BGA
Anlagen fur ein und ausmontieren SMD/BGA
[Mpnbopbl ansa moHTaxa n gaemoHtaxxa SMD/BGA

Made in Pola =

DT

for production, repair and rework
of electronics.

to the most required standards.

by well-known European laboratories.

und fur Bedienung elektronischer Anlagen.
mit erforderlichen Standarten.

Europaische Labor.

Ona npon3soacTtea U cepBuUCa ANTEKTPOHHbIX I'IpI/I60pOB.
BbICOKMMUA EBpOI'IeIZCKVIMI/I CTaHOapTaMu.

nabopaTopusix.



Station RA-250e / Station RA- 250e / CtaHumusa RA-250e Wide offer of ESD products / Sehr grosse Auswahl antistatischer Fabrikaten /
Wide airflow regulation - soldering without components OueHb GorbLuol Bbl60p aHTucTaTUdecknx Usaenuu

and solder paste displacement. B I .
Removal of large components is possible —— : ——
(also on multilayer boards).

Optimized heating power combined with intelligent
microprocessor control - advisable for most of SMD/BGA
applications.

Easy 4 zone profile creation.

Die breite Regulierung des Léten ohne

Komponenten- und Létfettausblasung, Demontage |
von grossen Teilen (auch auf Vielschichtplatten). |
Optimale Heizkorperkraft verbundet mit intelligenter Steuerung
bearbeitet mit fast allen Elementen SMD/BGA.

Neueste Steuerungen durch Mikroprozessoren.

Leichtes Programmieren in 4 Profilstufen beim Léten.

LLinpokui amanasoH peryrimpoBKU CUnbl ABUXEHUS
BO34yXxa - nanka 6e3 pazayBaHUs KOMIMOHEHTOB

M NasinbHOM NacThbl, a TaKKe AEMOHTaX 3/IeMEHTOB
6onbLlINX pa3mepoB (Takke Ha MHOTOCITIOMHbIX MJIUTKaXx).
OnTumanbHasi MOLWHOCTb FPeIoLLEro afnemMeHTa

M MHTEennuUreTHoe ynpasrieHue - paboa npakTu4ecku

co Bcemu anemeHTtamu SMD/BGA.

MpoaBMHYTOE MUKpONpPOLIECCOPHOE yNpaBrieHue.
JIérkocTb B nporpaMmMmupoBaHum 4 30HOBbIX

- Microprocessor controlled station equipped
with programmable profiles system,

The station for assembly and removal of SMD/BGA - Large, contrast display enables programming
Station fiir Montage und Uberholungen SMD/BGA and soldering process control, .

- Pressure tweezer and thermometer with external
CrtaHuusa gna MoHTaxa u pemoHta SMD/BGA thermocouple build in,

- Enables manual or automatic control of outer device
e.g. board heater,

- 3 working modes available: manual, automatic (according
to previously programmed profile), profile programming,

- RA-250E is a part of professional SMD/BGA rework kit,
if used together with optional preheater and stand.

- Anlage mit Mikroprozessor gesteuert und einem System,
der das Programmieren der Profile ermdglicht.
‘ - Grosser kontrastreicher Kontrollempfanger erleichtert
das Programmieren und die Kontrolle des Arbeitsprozess.
- Eingebaute Unterdruckpinzette und Thermometer mit
ausserer Dampfterme.
- Es ermdglicht die Steuerung mit ausserer Anlage
(manuell oder automatisch) z.B. mit Plattenheizkérper.
- 3 Arbeitsmdglichkeiten: manuelle, automatische
(nach programmierten Profilen) und Programmieren.
- Es ist die Basis zur Herstellung des professionellen

Microprocessor control Thermocouple temperature measurement Reparaturstandes durch Ausbau des Heizkorpers
Mikroprozessorische Steuerung Dampfterme - Temperaturmessung und Gestells fiir SMD/BGA
MpoaBMHYTOE MUKPOMPOLECCOPHOE Tepmonap - nsmepeHve ' “
ynpasneHue. Temneparypbl. ‘

- MukponpoLieccopHoe ynpasnsieMbln Npubop ¢ cUCTEMOW
nporpaMMumpyemblix npodurnei

- BonbLuoi KOHTpacTHbIN ancnnen, obnerdaroLLmin
nporpaMMupoBaHue 1 KOHTPOJIb NpoLecca

- BCTpoeHHbI NHeBMaTUYECKUIA MUHLIET Y TEPMOMETP

. C BHELUHUM TepMOnapoMm

- Co30aéT BO3MOXHOCTb YNpPaBIEHUS BHELLHUM 31IEMEHTOM

(py4HOe nMbo aBTOMATUYECKOE), HaNpuMep, NoaorpeBaHe
nnat

- 3 pexvmMa paboTbl: py4yHON, aBTOMaTUYECKUIA
(B COOTBETCTBMM C 3aNpOrpaMMMpOBaHHbIM Npodunem)
1 NporpamMmmMupoBaHne

- MNocne AononHeHWs nogorpeBaTeremM 1 LUTAaTMBOM CTaHOBUT
OCHOBY 41151 CO3aaHus NpodeccnoHarnbHOro paboyero mecra
onsi pemoHToB SMD/BGA

Power Requir t:
Stromversorgung:
Mutanue:

Quet,

230 Vac

POWER:
Stromverbrauch:
Pacxop mowHocTH
Temperature range:
Vacuum tweezer Wide offer of nozzles Die Regulierung der Temperatur:
Unterdruckpinzette (see page 8) A H PerynupoBky T patype!:
MHeBMaTUYeCKUin MUHLET. Grosse Kopfwahl (Seite 8) Air flow range:

I . 6 Die Regulierung der Luftstromung:
OJ1bLLIOW BLIDOP ronosok Mpepenbi perynMpoBky NPOXoXAeHUs Bo3ayXxa:
(cmoTpwm cTp.8)

250W ( max.350 )

100- 450°C

2-20 L/min

P Prory
P ic

Unterdruck der pneumatischen Greifer: 0,2 Bar
BHyTpeHHee AaBneHne NHeBMaTUYECKOro 3axBara:

Power supply adaptor dimensions:

Abmessungen des Speisevorrichtung: 200X150X230 mm
BHelHKe pa3mepbl 6r10ka NMTaHUA:




Ultrasound cleaners WP-420 series / Waschanlage-Serie WP-420 / Ynsrpa3BykoBble oTMbIBKU-cepusa WP- 420

Microprocessor controlled ultrasound cleaners are technologically
advanced systems for production and service purposes.

Wide range of process parameters make it possible to remove 99%
of contaminations both from the surface and points inaccessible

for other traditional methods (hand washing, by immersion etc.).

Mit Mikroprozessor gesteuerte Waschanlage Serie WP-420

ist ein modernes Gerat fur Arbeit in der Produktion und bei
Servicebedingungen. Grosse Auswahl Waschprozessparameter,
ermdglicht das Entfernen bis 99% Vereinigungen, nicht nur aus
der Flache, aber auch aus Teilen, die man nicht mit anderen
Methoden reinigen kann (Handwaschen, Duschwaschen

oder Tauchwaschen).

MukponpoLeccopHoe ynpaBrieHve ynbTpa3syKOBOW OTMbIBKU
cepus WP - 420 - 310 coBpemMeHHble Npnbopbl, NpeaHasHa4YeHHbIe
ans paboTbl B yCrnoBusX Npon3BoACTBa 1 cepBuca.

LLnpokne Bo3MOXHOCTV Noabopa napameTpoB NpoLecca 04UCTKM
no3BonaT NukenanposaTb 99% HEYNCTOT HE TONBbKO

C NMOBEPXHOCTMN U3AENUst, @ Takke C TeX MECT, KOTOpble HEAOCTYMHbI
npun UCNONb30BaHNN APYrMX METOOOB (T.K. py4Hasi 04MCTKa,
norpy>eHune, cnpai u T.n.)

Katalognummer Homep nokaranory WP -420 B
300 x 240 x 150 mm

Catalogue number
Internal tank dimensions Innere Wanneabmessung BHyTpeHHUWe pa3mepbl BaHHbI

Ultrasonic specification  Leistung der Ultraschallen MolHocTb ynbTpa3sBykoB 200 W
Heater power Wadrmeleistung MowHocTs Harpesa 1000 W
Tank Wannegehalt O6bEM BaHHbI 0L

Katalognummer Homep nokartanory WP -420C
500 x 300 x 150 mm

Catalogue number
Internal tank dimensions Innere Wanneabmessung BHyTpeHHMWe pa3mepbl BaHHbI

Ultrasonic specification Leistung der Ultraschallen MouwHocTk ynbTpa3BykoB 500 W
Heater power Wiarmeleistung MowHocTs HarpeBa 1500 W
Tank Wannegehalt O6bEM BaHHbI 2L

Ultrasonic cleaner REECO UCM / Ultraschallwaschanlage REECO UCM / Ynisrpa3BykoBasi otmbiBka REECO UCM

Small, compact ultrasonic cleaner, perfect for typical servicing applications (GSM repairs).

Kleine Kompaktwaschanlage geeignet fiir typische Serviceanwendung (besonders bei GSM Service).
ManeHbKkass KOMNaKTpasi ynsTpa3ByKoBas OTMbIBKa - naeanbHa ansa cepsuca (ocobeHHo B cepBucax GSM).
bigital control: Power of generator 30/50 Watts

Time of work programmable

Container dimensions: 170x90x55mm

Zahlsteuerung: Stromverbrauch des Generators 30/50 W.

Programmierung der Arbeitszeit.
Behaltergrosse: 170x90x55 mm

LincdopoBoe ynpasneHune: MowHocTb reHepaTtopa 30/50 Batr,
nporpaMM1MpoBaHue BpeMeHn paboThbl.
Paswmepbl cocyaa: 170x90x55mMm

Station RA-150e / Station RA-150e / CtaHuusa RA-250e

Rework hot air station, equipped with precise temperature
measurement and regulation unit (accuracy level +/- 6°C - whole

air flow range).

Wide range of applications starting with small components
(resistors) to large PLCC.

Unique heater cooling function (when working process is finished).
Many replaceable nozzles available both standard and custom made.

Anlage zur kontaktlosen Montage und Demontage (heisse Luft),
ausgeriistet mit préziser Temperaturregulierung, bis +/- 6 °C im
ganzen Luftstrombereich.

Grosse Moglichkeit, zur Anwendung in Zusammenarbeit mit kleinen
Rezistor Anordnungen, bis zu Anordnungen in grossen Gehause
z.B. PLCC.

Viele austauschbare Diisen - universal und fiir konkrete Gehause.

CraHumsi Ans 6e3KOHTaKTHOrO MOHTaXa 1 AeMOHTaxa

(ropsiumi Bo3gyx),06ecneveHHast TOHHON CUCTEMOW U3MEPEHNs

1 PEryNUPOBKM TemnepaTypbl C TOYHOCTbIO +/-6°C Ha MpOTsHKeHun
BCEro npoLecca perynmpoBKu NPOXOXAEHNS BOsAyxXa.

BonbLune BO3MOXHOCTV UCNONb30BaHWA B paboTte ¢ cuctemamu,
HayMHasa OT ManbIx Pe3VCTOPOB M 3aKkaH4YMBasi cucTemamu 6onbLIMX
250W rabaputos, Takumu kak: PLCC.

YHukanbHasa pyHKUMS OXNaxaeHUs rpetoLLero aneMeHTa nocne
BbIKIMIOYEHNS MUTaHNS.

Heater:
Heizelement:
Mpelownin anemeHT:

Temperature range:

Temperaturbereich: 100 — 450°C BonbLuoe KonM4ecTBO conen: yHMBepcanbHbIX U AN KOHKPETHbIX
[vana3oH TemnepaTtyp paboTbi: KOPMyCOB.

Air flow range:

Luftstrombereich: 0.3 — 24 I/min

Mpepensi npoxoxaeHus Bo3ayxa:

Handpi tion - high temperature resistance. Durable and portable station for continuous, long lasting work.

Kabelhandgriff - wiederstandsféhig auf hohe Temperaturen.  Dje Anlage ist mobil und dauerhaft fir vielstundige Dauerarbeit vorgesehen.
MpoBoa py4ku - yCTONYMBLIN Ha BbICOKWE TemMnepaTypbl. 5 - 5 o

MpoyHbIA, MOBUNBHLIV NPUMGOpP, NpeAHa3Ha4YeHHbIA AN HenpepbIBHON
MHOro4yacoBou paboTbl.

Grounding and antistatic protection.
Erdung und antistatische Versicherung.
3asemneHue u aHTUCTaTMYeCKas 3aluuTa.

Set for advanced works with BGA/SMD / Besteck zu fortgeschrittener Arbeit mit SMD/BGA /
KomnnekT gnsa cnoxHbix onepauun ¢ BGA/SMD

Possibility of creating optional system which combines
REECO station, pre-heater and stand. The system enables
the operator to carry out applications impossible to perform
manually.

Software compatible with Windows system enables drawing
of actual temperature / time diagrams, changing

of all parameters, profiles saving, characteristic

inclination readout, profile modeling, operating according

to previously created and saved profile etc.

Unter Mitwirkung mit dem Erwarmer und Gestell kann man
solche Arbeiten machen, die manuell unmdglich sind.

Die Programmierung funktioniert im Windowssystem.
Es ermdglicht das Aufzuzeichnen des richtigen
Warme- und Zeitverlaufs als auch die Anderung aller
Parameter , der Profilmodellierung, und die Arbeit mit
vorher gezeichnetem Profil u.s.w.

lencTByloLan COBMECTHO C NogorpeBarenem

M WITaTUBOM CTaHLMSA CO34aET BO3MOXHOCTb
npoBeAeHUsi onepaunii, HEBO3MOXHbIX MPU PY4HOM
ynpaBneH1n no3vLMoOHMPOBaAHUEM 3NIEMEHTOB.

Mporpammbl B cucteme Windows no3BonsioT cnexeHue
thaKkTUYEeCKNX U3MEHEeHUN TeMnepaTypbl BO BpeMeH!,
M3MeHeHMe Bcex napameTpoB, 3anucb npoduns,
CYMTbIBaHWe KPUBOW XapaKTEPUCTUKU, MOAeNupoBaHue
npodpmns, paéoTy B COOTBETCTBMU C Npodunem,
CO3/[1aHHbIM U 3aNUCaHHbLIM paHee.

RA-250e - Rework Staion
Station RA-250e-Grundbesteck
CtaHuusa RA-250e - ocHoBa KOMMIIEKTA.

PCB Pre-heater - regular temperature distribution
9 Anwarmer PCB-gleichmassige Warme auf der ganzen Platte
lMoporpeBatens PCB - paBHOMeEpHOE pa3noxeHne TemnepaTypbl Ha BCEN MOBEPXHOCTU NNarbl.

Stand - stable board mounting and component positioning
Gestell - stabile Befestigung der Platte und genaue Anordnungsposition
LLiTaTnB - cTabunbHas ycTaHOBKa NnaTtbl U TOHHOE NO3MLMOHUPOBAHNE BCEN CUCTEMBI.

Software - system, programming and process control
Programmierung - Programmzeichnung, Programmierung, und Kontrolle des Arbeitsprozesses
[MporpaMmel - ynpaBrneHne CUCTEMON, MPOrpaMMMpPOBaHME Y KOHTPOSIb BCeronpoLiecca.

Aussergewo6hnliche Kuhlfunktion des Heizkorpers nach dem Ausschalten.



Solder wire feedder / Zinnzugeber / lNogaT4yuk onosa

Precisely feeds required amount of solder

Eliminates direct operator's contact with solder

Speed and time of feeding programmable
Compatible with all popular types
of soldering irons

Solder wire diameters: 0,8mm; 1,0mm; 1,5mm

Teilt mit grosser Prazision Lotmaterial
Die Hande haben keinen Kontakt mit Blei
Moglichkeit zu programmieren
(Geschwindigkeit und Zeit der Eingabe)
Arbeitet mit jedem Lotkolben.
Lotdrahteingabe mit Durchmesser
0,8;1,0;1,5 mm (wie Bestellung)

C TOYHOCTbIO A403UPYeT KOHKPETHOE KONMYECTBO
BsXyLero matepana OcBo6oxaaeT nagoHu
ornepaTopa OT KOHTaKTa co CBMHLOM Bo3aMoxHoOCTb
yCTaHOBKM NporpamMmmbl paboTbl npu6opa
(ckopocTb u Bpems nopgaum) Moxet paboratb
COBMECTHO C KaXAbIM nasinbHukom Moaaya
nposonoku guametpom 0,8, 1,0, 1,5mMm

( B COOTBETCTBMMU C 3aKa30M)

Power Requirements: Netzspannung: MuTanue:
12v/300 mA. AC 12v/300 mA. AC 12v/300 mA. AC
Length of cord: Stromleiter: [nvHa npoBoga:
1200 mm 1200 mm 1200MMm
Measures: Abmass: Pasmepbi:

180x 82 x 110 mm

180x 82 x 110 mm

180x 82 x 110 mm

Spool with solder:
0,25; 0,5 kgs

Dispenser / Dispensier / [lucneHcop

Lotspulle mit Lotmittel:
0,25; 0,5 kg

KaTyLkun ¢ nasinbHbIM MaTepuanom:
0,25; 0,5 kr

Precise proportioning of prepare liquid
quantity in specified time
It decreases costs and speeds up gluing,

glue spreading, flooding processes, solder

paste.

Production leading according .

to technology standards.

Possibility of manual or automatic work.

Dosierung mit grosser Préazision

in bestimmter Zeit und bestimmter Menge.
Die Kosten werden verkleinert,

der Arbeitprozess wird schneller.

Die Produktion lauft Gibereinstimmend

mit den Technologienormen.

Die Arbeit lauft automatisch oder manuell.

C TOYHOCTbIO AO3UpPYeET 3afaHHOe KONU4YecTBO
BSAXYLLEro maTeparna B KOHKPETHOM MPOMeXyTKe
BpeMeHMm.

YMeHbLaeT CTOUMCTb U YCKOPSAET NpoLiecchbl
KNeWuKW, HaknaabiBaHUs U 3anuvBa.

MNpoBeaeHne nponsBoACTBa B COOTBETCTBUMN

C TEeXHONOrM4eCKMMU HopMamum.

B03MOXHOCTL paboThi B py4YHOM

M aBTOMaTU4YECKOM pexume.

Power: Speisung: [NutaHne:

24 VDC 24 VDC 24 VDC

Repeating of proportioning: Dosierungsfrequenz: [MoBTOpPsiEMOCTb A03MPOBAHWS:
+/-5% +/- 5% +/-5%

Minimal proportioned quantity of matter: Minimale Zuteilung der Substanz MwH. po3a BewecTBa

0,01ml 0,01 MI 0,01 ml

Pre-Heater PCB / Anwarmer PCB / NMogorpeBatens PCB

IR-550
- IR preheating
- Precise digital control
and temperature measurement
- Regular surface heating
- Aluminum board with limiters
- stable PCB mounting
- Overheating protection

IR-550
- Gewarmt mit Infrarot-Strahlung

- Warme ist ziffermassig gesteuert

- Gleichmassige Warme auf
der ganzen Flache

- Aluminiumplatten mit Beschrenker

ermdglichen stabiles
Festhalten PCB
- Hat Sicherung vor Uberhitzung

IR-550

- MoporpeBaHune nHdpakpacHbIM
n3nyyeHvem. ToyHoe umdpoBoe
yrnpaBsrieHve n namepeHve
Temneparypsbl.

- PaBHOMepHOe nogorpesaHve
BCEWN NMOBEPXHOCTMU.

- AntoMuHeBas nnata
C OrpaHnyHMKaMy No3BonseT
Ha cTabunbHyto yctaHoBky PCB.

- MNpepoxpaHeHa nepeq

HarpeBaHUeEM.
Power Requirements: Stromversorgung: Mutanwne:
110/230 V 110/230 V 110/230 V
Power: Stromverbrauch: Pacxon mouwHocTu:
680 W 680 W 680 W
Temperature range: Max. Temperatur: Temnepatypa:
300°C 300°C 300°C

BGA rework stencils / Schablone zur Uberholung BGA / LLlabnoHk! ans pereHepauun BGA

- Produced for standardized

- Fast and effective BGA

components

- BGA and uBGA soldering

balls regeneration

- Precise, durable and light

aluminums construction

reballing

Solder Pots / Lottiegel / MasnbHble TUrenm

- Schablone zur Uberholung BGA
- Produziert flr konkrete

Artanordnung

- Sie sind fiir die Uberholung

von verschiedenen Kugeln
in BGA und uBGA Anordnungen

- Die Konstruktion ist aus leichtem

Aluminium, aber unzerstérbar

. rlpOVI3BOﬂ,CTBO ONA KOHKPETHbIX

BMOOB CUCTEM.

- CnyxaT ans pereHepaumu Lapukos

nannbHOro martepuana cuctem
BGA i uBGA paanunuHoro Buga

- ToYHas npoyHasa n nérkas

KOHCTPYKUMA 13 CNNaBoB arntoMUHNSA,

- BbICTpbIN 1 3 heKTUBHLIN crocob

HaHOLLEHWS LIapUKOB NanfbHOro
MaTepuana Ha anemeHTbl BGA.

Used for fast tinning of cables and wires, removing of conformal coating and mounting through-hole components.
Solder pots are equipped with temperature control system and stainless pot.

Man benutzt zum schnellen Verzinsen der Drahtenden, zur Entfernung Drahtlake und Emalien und auch zur Montage

durchziehender Elemente.

Lottiegel sind aus Edelstahl gebaut und die Warme der Wanne ist reguliert.

Mcnonb3yloTcs gna nonyabl HAKOHEYHUKOB NPOBOAOB U OGMOTOUYHBLIX MPOBOSIOK , OYUCTKU OT JTAKOB U KPaokK,
a TakKe MOHTaXka NPOTArMBaeMbIX afieMeHTOB. Turenu NMeroT perynupoBKy TemnepaTypbl U BaHHbI

U3 HepXkaBerLen cTanm.

Lead and lead-free solder pots
Léttiegel zum Léten ohne und mit Blei

Turenu Ansa namku co CBMHLIOM 1 6e3 cBMHUA

Catalogue number
Internal pot diameter
Capacity

Power requirement
Max temperature

Katalognummer

Masseeinsatz
Stromverbrauch
Maximal Temperatur

Innerer Durchschnitt des Tiegel

Howmep no katanory

Pacxop mMolHocTH
Makc.Temnepartypa.

BHYTpeHHUI AnameTp Turensi
Macca 3arpyxaemoro matepuana

WP -50 B
50 mm
500 g
160 W
430°C

WP - 100 B
100 mm
2300 g
280 W
430°C



